
 
平成24年3月期第2四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 
 
 

修正の理由 

 欧米主要国の景気減速感を背景としたパソコンや薄型テレビ等の販売低迷により半導体需要が伸び悩み、半導体業界
における設備投資の抑制や先送りが想定以上に加速しました。 
 製造装置の需要も減少基調に転じ、主要市場であるアジア市場で厳しい受注環境が続いたことから、上記のとおり第２四
半期の業績予想を修正いたします。 
 なお、通期の業績予想につきましては、現在見直し中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

以 上
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業績予想の修正に関するお知らせ  

 最近の業績動向を踏まえ、平成23年５月10日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたので 

お知らせいたします。  

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純

利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 3,400 140 170 160 28.32

今回修正予想(B) 2,845 △210 △195 △285 △50.45

増減額(B-A) △555 △350 △365 △445

増減率(%) △16.3 ― ― ―

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成23年3月期第2四半期）

4,652 729 842 816 144.57


